








Kurze Wege lassen Innovationen 
freien Lauf.

Short distances allow innovations 
a free run.

Europa ist kompakt, Distanzen sind 
überschaubar. Die Infrastrukturen auf 
höchstem Niveau ausgebaut bis in 
den letzten Winkel. Ein Besuch beim 
Geschäftspartner ist in Europa auch 
spontan möglich. Transporte benötigen 
nur kurze Zeit, um die schnell mal 
modifi zierte Leiterplatte zum Kunden 
zu bringen.  

Nicht der Weg ist das Ziel. 
Sondern die Zeitersparnis.

Ein schneller Austausch mit den Pro-
zesspartnern macht fl exibel und 
reaktionsschnell. Und das spart den 
wichtigsten Faktor auf dem Weg zum 
fertigen Produkt: Zeit. 

Europe is compact, distances are 
manageable. Extensive infrastructures 
are built to the highest standards with 
nothing overlooked. Spontaneous visits 
to the European business partners are 
possible. Effi cient transportation 
enables quick delivery of a modifi ed 
printed circuit board to the customer.

It’s not the journey that counts. 
But savings in time.

Faster exchange with process partners 
allows for increased fl exibility and 
reactivity. And that saves the most im-
portant commodity along the way to 
the fi nished product: time.

Kurze Wege, kurze Prozesse, 
mehr Flexibilität und Schnel-
ligkeit: Europa ist überschau-
bar, die Partner näher an der 
Entwicklung. 
Gut für Zusammenarbeit und 
Produktivität.

Short distances, brief proces-
ses, more fl exibility and speed: 
Europe is fully integrated, 
bringing partners closer to the 
development process. 
Excellent for close collaborati-
on and productivity.



Branchen, die auf Leiterplatten bauen.
• Automobilelektronik
• Datentechnik
• Erneuerbare Energien
• Industrieelektronik
• Konsumelektronik

• Luft- und Raumfahrttechnik/Wehrtechnik
• Medizintechnik
• Optoelektronik
• Telekommunikation
 ... und viele mehr!

Sectors that rely on printed circuit 
boards for their business.
• Automotive electronics
• Data processing
• Renewable energy
• Industrial electronics
• Consumer electronics

• Aeronautics, space and defence technology
• Medical technology
• Optoelectronics
• Telecommunication
 ... and many more!

Von der Vision zum Erfolg: 
Was die Leiterplattenindustrie leistet.
• Beratung
• Design
• Prozessentwicklung
• Produktion
• Umweltschutz
• Ausbildung

• Forschung und Entwicklung 
• Vertrieb
• Logistik
• Anwendung 
• After Sales Services 

From concept to realisation: What the 
printed circuit board industry supports.
• Consulting
• Design
• Process engineering
• Production
• Ecology
• Education

• Research and development 
• Sales and distribution
• Logistics
• Application 
• After-sales services 

Die besten Gründe für Leiterplatten 
aus Europa.
In Europa sind Hersteller und Zulieferer konzentriert. Mit Know-how, Forschung, Entwicklung 
und motivierten Mitarbeitern.

Zuverlässigkeit ist die Voraussetzung für präzise Planung. Leiterplatten aus Europa sichern 
Qualität von Anfang an.

Schnelligkeit ist entscheidend für den Erfolg technischer Produkte. Europäische Leiterplatten-
hersteller und ihre Partner garantieren sie. 

Nähe heißt Flexibilität und spart Zeit. Leiterplattenentwicklung und –fertigung in Europa zahlt 
sich aus. 

Europa bietet ideale kulturelle und infrastrukturelle Bedingungen für die Entwicklung und 
Produktion.

Eine Leiterplatte ist ein komplexes Produkt. Experten in Fertigung und Entwicklung arbeiten 
partnerschaftlich zusammen.

Innovationsfähigkeit und die Bereitschaft zur Innovation gründen auf Erfahrung, Wissen und 
dem richtigen Umgang mit Tradition.dem richtigen Umgang mit Tradition.

The best reasons for printed circuit 
boards made in Europe.
In Europe, there is a high concentration of manufacturers and suppliers. With know-how, re-
search and development, and motivated employees.

Reliability is a precondition to precise planning. Printed circuit boards made in Europe repre-
sent a quality product right from the beginning.

Swiftness is decisive in the success of technical products. European printed circuit board ma-
nufacturers and their partners guarantee it.

Close proximity means fl exibility and saves time. Printed circuit board development and pro-
duction in Europe pays off.

Europe offers the ideal cultural and infrastructural conditions for development and production.

A printed circuit board is a complex product. Experts in production and development work 
together in partnership.

Creative skills and an easy readiness to innovate are qualities grounded in experience, know-
ledge and the correct approach in accordance with tradition.



Innovationen, 
die aus Leiterplatten 
technologischen 
Vorsprung machen.
• Miniaturisierung
• HDI-Technologie
• Spezielle Aufbauten
• Eingebettete Bauelemente
• Gedruckte Bauelemente

• Wärmemanagement
• Metallkerne
• Dickkupfertechnologie
• Integrierte Kupferelemente
• Thermische Innenlagen 
• Wärmeableitung

• Strommanagement
• Hochstromleiterplatten
• Integrierte Kupferelemente
• Signalintegrität

• Flexible/starrfl exible Leiterplatten

• Optoelektronik

• Sonderlösungen

Innovations that have 
used printed circuit 
boards to leverage tech-
nological advances.

• Materialzulieferer
• Verfahrensentwickler
• Anlagenbauer
• Maschinenhersteller
• Werkzeuglieferanten
• Produktionsdienstleister
• Entwicklungsdienstleister

Unternehmen, 
die technologische 
Innovationen 
sicherstellen.

Eingebettete Bauelemente
Embedded components

Gedruckte Widerstände
Printed resistors

Starrfl exible Leiterplatten
Flex-rigid boards

Hochstromleiterplatten
High current boards

Spezielle Aufbauten
Special buildup

Maschinenhersteller
Mechanical engineering

Materialzulieferer
Material suppliers

Maschinenhersteller
Mechanical engineering

Flexible Leiterplatten
Flexible boards

Eingebettete Widerstände 
Embedded resistors

Wärmeableitung
Heat sink

Glasleiterplatten
Glass boards

Entwicklungsdienstleister
Subcontractors for development

Verfahrensentwickler
Process developers

Produktionsdienstleister
Subcontractors for production processes

HDI-Technologie
HDI technology

Integrierte Kupferelemente
Integrated copper elements

Metallkerne
Metal cores

Isolierte Metall Substrate
Insulated metalic substrate

Optoelektronik
Optoelectronics

Werkzeuglieferanten
Tool manufacturers

Verfahrensentwickler
Process developers

Materialzulieferer
Material suppliers

• Miniaturisation
• HDI technology
• Special build-up 
• Embedded components
• Printed components

• Thermal management
• Metal cores
• High copper technology
• Integrated copper elements
• Heat-dissipating inner layers 
• Heat sink

• Power management
• High current boards
• Integrated copper 
• Signal integrity

• Flexible and fl ex-rigid boards

• Optoelectronics

• Special-purpose solutions

• Material suppliers
• Process developers
• Process engineering
• Mechanical engineering
• Tool manufacturers
• Subcontractors for production processes
• Subcontractors for development

Enterprises 
that guarantee 
technological 
innovation.


